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Sie haben sich fiir den modernen, zukunfts-
sicheren Packet Radio Decoder entschieden.
Das vorliegende Handbuch soll mehrere Auf-
gaben erfiillen:

- Ihnen die Funktion des Bausteins erl&iu-
tern

- Hilfestellung bei einer mdéglichen Fehler-
suche geben

- ...und Sie fiir weitere Angebote aus un-
serem Lieferprogramm interessieren.

Wir sind fiir Verbesserungs- und Ergidnzungs-
vorschlage dankbar. Der Inhalt des Hand-
buchs wurde mit groBer Sorgfalt erstellt.
Sollten Sie dennoch einen Fehler finden,
bitten wir um Hinweis.

Auch Verbesserungs- und Ergdnzungsvor-
schlage nehmen wir gern entgegen ( wir sind
auch nur Menschen ). Viel Erfolg beim Auf-
bau.

* Eisch electronic * .
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Technische Daten-:

Betriebsspannung 5 Volt
Toleranz +/-0.1Volt
Stromaufnahme typ 200mA
NF Eingang:

Ausgelegt fir FM/PM linear

NF Eingangsspannung 0,1-0,6 Vesrs

NF Ausgang:
Ausgelegt fiir FM/PM linear
NF-Ausgangsspannung 0,1-1 Vesrs

Treiber fiir Sendertastung:
Open Collektor Ausgang

Maximaler Schaltstrom 200mA

Schnittstelle zum Computer:

RS232 (V24) mit Hardwarehandshake +/- 10Volt
Zulassiger Temperaturbereich 10...+35°C
Abmessungen 100 x 160 x 20 mm

Vorbemerkungs:

Dieser Bausatz enthdlt zu einem Grofteil Halbleiter in CMOS-Tech-
nik. Diese Halbleiter reagieren sehr empfindlich auf UOberspannun-
gen. Diese Spannungen in Héhe von einigen 1000 Volt kénnen auftre-
ten, wenn Sie Uber Teppichboden 1laufen. Verwenden Sie deshalb
einen geerdeten LOtkolben, legen Sie alle Halbleiter auf leitfdhi-
gen Schaumstoff, fassen Sie die Halbleiter nicht nur zum SpaB an,
entladen Sie sich am geerdeten L&étkolben (oder am GehAuse des L6t-
kolbentrafos) bevor Sie die CMOS Halbleiter anfassen.

Quarze und Quarzoszillatoren niemals vom Tisch fallen lassen, sie
sind sonst defekt!

Falls Ihnen der Code der Widerstidnde und Kondensatoren nicht ge-

ldufig ist. Weiter hinten finden Sie eine Aufstellung mit Beispie-
len.

* Eisch electronic *
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Baubeschreibung:

Die Bestickung der Platine erfolgt laut Bestiickungsplan in einzelnen Schritten.

Zu jedem einzelnen Schritt finden Sie einen Lageplan auf dem die entsprechenden
Bauelemente eingezeichnet sind.

Legen Sie die Platine vor sich, wie in Planl dargestellt.

Diesen Hauptplan im DIN A3 - Format finden Sie weiter hinten vor dem Schaltplan.
Klappen Sie ihn bitte heraus.

Sortieren Sie nun bitte die Bauteile des Bausatzes nach Kondensatoren, Tantalel-
kos, IC-Sockel, Widerstdnde und Halbleiter.

Alle weiteren Pline sind verkleinert und sollen Ihnen nur die ungefihre Lage der
besprochenen Bauelemente zeigen. Sollten Sie die Lage der Bauteile nicht sofort
finden oder mit der Lage der Bauelemente nicht zurecht kommen, dann schauen Sie
bitte auf Planl nach.

Plan 2:
Aus Plan 2 ersehen Sie, dap zuerst alle 100nF Abblockkondensatoren (Aussehen:

klein, gelb, Beschriftung: 104) eingeldtet werden. Suchen Sie also die bendtig-
ten 21 Stidck heraws und 18ten Sie sie ein.
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Plan 3:

Jetzt werden alle IC-Sockel herausgesucht und eingelétet. Bitte
achten Sie darauf, dap die zwei einzigen 16 poligen Sockel bei I

und II einzuldten sind. Auf dem Platz Reserve wird kein Sockel
eingeldtet.

Hinweis: Wir empfehlen dringend die Halbleiter nicht direkt einzu-
léten sondern auf jeden Fall Sockel zu verwenden. Aus unserer Er-
fahrung koénnen wir TIhnen nur Sockel mit gedrehten Kontakten
empfehlen. Diese Sockel liegen dem Komplettbausatz bei.

Die Briicken 2.45/4.9/9.8Mhz sowie Qu/Qosz
sind als Drahtbriicken vorgeschen.
(Beim Bestiicken festlegen!)
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Plan 4:

Schauen Sie sich Plan 4 an. In der rechten oberen Ecke wird der
Quarzoszillator (9.8304Mhz) eingeldtet. Dieser Oszillator
(Aussehen: IC im Metallgehduse ) hat nur eine spitze Ecke mit ei-
nem schwarzen Punkt auf der Oberseite. Diese Ecke mup nach rechts
oben zeigen. In diesem Fall muss Anstelle des 22pF Kondensators
eine Drahtbriicke eingeldtet werden desweiteren 1dten Sie jetzt
auch den 1MQ Widerstand und den 47pF Kondensator ein. Auferdem
missen Sie unterhalb des IC HC74 die Drahtbriicke 9.8 und oberhalb
des IC 4096 die Drahtbriicke Osz einléten.

Alternativ: Quarz mit 4.9152Mhz oder 2.4576Mhz.

Alternativ koénnen Sie statt des Quarzoszillators auch Quarze nit
4.9152Mhz oder 2.4576Mhz einbauen. Dazu sind auf der Platine der
jeweilige Quarz, der 1MQ Widerstand und die beiden Kondensatoren
47pF und 22pF einzuldten. Vor dem Einldéten des Quarzes sind seine
beiden Anschlupbeine ca. 2mm vom Gehduseboden entfernt um 90° ab-
zuwinkeln. Der Quarz mup nach dem Einbau auf der Platine liegen,
damit er festgebunden werden kann.

AuBerdem miissen Sie unterhalb des IC HC74 die Drahtbriicke 4.9 oder
2.45 und oberhalb des IC 4096 die Drahtbriicke Qu einldten.

* Eisch electronic * -
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Plan 5:

Aus Plan 5 ersehen Sie die Lage aller Tantal-Elkos sowie einiger
Keramikkondensatoren.

1.Hinweis: Falls Sie die bendétigte Versorgungsspannung von -5Volt
von aufen zufithren, brauchen Sie die mit einem 3 in der unteren
linken Ecke versehenen Bauteile nicht einzuldten.

2.Hinweis: Falls Sie die bendtigte Versorgungsspannung von -5Volt
auf der Platine erzeugen (Normalzustand), brauchen Sie die Drossel
VK200 und den Tantalkondensator 1OuF in der ganz unteren 1linken
Ecke nicht einzuldten.

Bestiicken Sie Ihre Leiterkarte mit den Kondensatoren und kontrol-
lieren Sie bei jedem Elko ob die Polaritdt mit der Angabe auf dem
Plan tbereinstimmt.

Die Briicken 2.45/4.9/9.8Mhz sowie Qu/Qosz
sind als Drahtbriicken vorgeschen.
(Beim Bestliicken festlegen!)
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Hinweis: Der Kondensator von 0,47yF kann Werte annehmen
zvischen 0,150F und 0,47yF. Dem Komplettbausatz liegt derzeit
eln.Kbndensator von 0,33uF bei. Dieser Wert hat sich als optimal
erwiesen.
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Plan 6:
Nun kdénnen Sie daran gehen alle Widerstande ihrem Wert
entsprechend bereit zu legen. In Plan 6 ist die genaue Lage aller
Widerstande entsprechend eingezeichnet.
Hinweis: Achten Sie darauf, dap das Widerstandsarray richtig
eingebaut wird. Das Array hat auf einer Seite einen Punkt. Dieser
mup mit dem Lageplan Ubereinstimmen (er sollte nach rechts
zeigen) .
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Plan'7:
Jetzt kénnen Sie beginnen die Halbleiter einzubauen.

Bitte Uberpriifen Sie alle Halbleiter genau. Der Bausatz besteht aus zwei Transi-
storen und etlichen Dioden. Es hat sich gezeigt, dap in der Vergangenheit in
vielen Fillen die Dioden vertauscht wurden. Deshalb : beim Bausatz sind zwei Di-
oden 1N4148, eine Zenerdiode mit 27Volt (steht auf der Diode drauf) und einer
Transzorbdiode (ist klein und schwarz hat an der einen Seite einen blauen Ring).

Transzorbdiode: Die Transzorbdiode TZB6.8 hat folgende Aufgabe:

Jedem Amateur und auch anderen Anwender passiert es hin und wieder, dap er ein
Gerdt anschliept, ohne auf die eingestellte Spannung des Netzgerdtes 2zu achten.
Sollte nun die Spannung >5.5Volt sein, wirden etliche Halbleiter sofort sterben.
Die Ansprechzeit einer normalen Zenerdiode liegt bei ca 100nS. Dies reicht nicht
aus, um alle anderen Halbleiter und integrierten Schaltungen zu schiitzen. Wir
haben deshaldb bei der Entwicklung des TNC2-DL auf eine sog. Transzorbdiode zu-
riickgegriffen da nur sie auf Grund der kurzen Ansprechzeit (<10nS) in der Lage
ist kurzfristig alle Halbleiter 2zu schiitzen. Der Schutz besteht nur so lange,
bis der Anwender das merkt und die Diode noch nicht durchgebrannt ist. Bei An-
schlup eines 12V Netzteiles mit 10A ist der Schutz nur sehr kurzfristig
(ca 1sek).

Die Briicken 2.45/4.9/9.8Mhz sowie Qu/Qosz
sind als Drahtbriicken vorgeschen.
(Beim Bestiicken festlegen!)
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Plan 8:

Nachdem Sie die vorhergehenden Schritte erledigt haben, diirften
nur noch wenige Bauelemente {ibrig sein.

Als nachstes bauen Sie nun die markierten Drosseln, Potentiometer
und den AKKU ein.

Hinweis: Falls Sie die bendtigte Versorgungsspannung von -5Volt
auf der Platine erzeugen (Normalzustand), brauchen Sie die Drossel
VK200 in der ganz unteren linken Ecke nicht einzuldten.

Die Briicken 2.45/4.8/9.8Mhz sowie Qu/Qosz
sind als Drahtbriicken vorgesehen.
(Beim Bestiicken festlegen!')
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